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(54) Title: HANDLING DEVICE FOR PREPARING A WAFER STACK 

(54) Bezeichnung: HANDHABUNGSVORRICHTUNG ZUR BEREITSTELLUNG EINES WAFER-STAPELS 




S (57) Abstract: The aim of the invention is to assemble, as efficiently as possible, a stack of wafers to be processed m any, however, 
S predetermined order. To this end, a handling device for wafers is used that comprises a storing device in which a plurality of wafers 
^ can be arranged such that they are aligned, with the surfaces hereof, essentially parallel to one another, and can be arranged one 
^ behind the another and outside of a transport container. Said handling device also comprises a gripping device with which the indi- 
© vidual wafers can be removed from the storing device and/or inserted therein. According to the invention, the gripping device (43) 
^ has a number of grippers (44) which can be joindy displaced but which can be actuated independent of one another, whereby at least 
W one wafer can be grasped and/or inserted into the storing device (42) by actuating a gripper (44). 
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(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, Abkurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on 
SN, TD, TG). Codes and A bbreviations ") am A nfang jeder regularen A usgabe 

der PCT-Gazette verwiesen. 

VerSffentlicht: 

— Mil internationalem Recherche nbericht. 



(57) Zusammenfassung: Um mit einer Handhabungsvorrichtung fur Wafer, welche eine Lagereinrichtung aufweist, in der mehrere 
Wafer mit ihren Oberfiachen im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet, hintereinander und ausserhalb eines Transportbehal- 
ters anordenbar sind, welche mit einer Greifvorrichtung versehen ist, mit der einzelne Wafer aus der Lagereinrichtung entnehmbar 
und/oder in sie einsetzbar sind, ein Stapel von zu bearbeitenden Wafern in beliebiger, aber vor : ;Stimmter Reihenfolge m5glichst 
effizient zusammenzustellen, wird vorgeschlagen dass die Greifvorrichtung (43) mehrere Greifer (44) aufweist, welche gemeinsam 
verfahrbar, jedoch unabhangig voneinander betatigbar sind, wobei durch die Betatigung eines Greifers (44) jeweils zumindest ein 
Wafer erfassbar und/oder in die Lagereinrichtung (42) einsetzbar ist. 



